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Viahal — vara alternativ

Vented via — Cogra standard

Nér viahalen &r tackta i underlaget och inget annat anges Gppnar vi upp
I6dmasken 0,2 mm storre dn angiven haldiameter.

Normal via

Nar det finns 6ppningar for viahalen i l6dmasken optimeras dessa.

Cogra viafyllning

Liknande IPC 4761 typ IV-b men med I6dmask. Efter etsning trycks
I6dmask in i viahalen. Darefter beldggs kortet med [6dmask i den
normala processen. Viahalen ar inte 6ppnade i [l6dmasken. Inget Gvrigt
oxidskydd pa halvaggarna.

Samma utférande oavsett HASL eller ENIG som oxidskydd.

Cogra viapluggning

Liknande IPC 4761 typ Ill-a men efter varmfértenning. Viahalen ar
dppnade i I6dmasken. Oppningen pluggas med |6dmask frén ena
sidan. Tenn under pluggen och pa halvaggarna.

Ej tillampligt med ENIG som oxidskydd.

Nar underlaget innehaller viahal i eller alldeles i ndarheten av en smd-pad kontaktas kunden for
diskussion hur det skall utféras. Vi fyller inga viahal med epoxi eller koppar, varfor utférandet av
dessa viahal maste klaras ut innan produktionsstart.
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